
（2222）单位冲激函数的““““筛分性质””””
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冲激函数有如下两个主要性质

（1111）单位冲激函数对时间的积分等于单位阶跃函数
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电容电压从零跃变到1111VVVV。

当冲激函数作用于零状态的一阶RCRCRCRC或RLRLRLRL电路，

电路中将产生相当于初始状态引起的零输入响应。

当把一个单位冲激电流δiiii(t)(t)(t)(t)加到初始电压为零，且
CCCC=1F=1F=1F=1F的电容，
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由于uuuuCCCC不可能为冲激函数，所以上式方程左边

第二项的积分为零。



,0 时当 +≥t

冲激电流源相当于开路，
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式中τ= RC = RC = RC = RC ，为给定RCRCRCRC电路的时间常数。



用相同的分析方法，可求得下图所示RLRLRLRL电路在单位
冲激电压δuuuu(t)(t)(t)(t)激励下的零状态响应。
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如果以s(t)s(t)s(t)s(t)表示某电路的阶跃响应，而h(t)h(t)h(t)h(t)为同

一电路的冲激响应，
则两者之间存在下列数学关系：
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以RLRLRLRL电路为例 零状态响应

阶跃响应    s(t)s(t)s(t)s(t) 冲激响应    h(t)h(t)h(t)h(t)
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线性电路中阶跃响应与冲激响应之间也具有

一个很重要关系。



第六章
结束
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